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超精密加工法於數位相機背光模組開發上之應用

立宇高新科技股份有限公司

■計畫目標

　　成為�有完整的Z1板設計與製造能力的廠?。有利於[取ÙÚ\單，0有£於]利�的W

X。完成新世代數位&機 LCD Z1O組之設計開發。開^新的?機，取代��，á加公司�產g

Ò�計á加 5 ,000 _元Ó。研發能力ù`業界，3a�S自有品b。

■執行成果

　　本c將加�O內自k熱d�之e膠成型O具特殊機構設計，利用'E氣uf(ûO具內E作k機

構¯k)作k，使熱d機構能配合g出機Ôc的時F，5時將Z1板之h�d� ;以ijg出成型�，

kl加工人力ø成本之m出，及MN po l lu tant 之不n�產生。

■新產品／新技術／新設計／新材料簡介

O內熱d�技術

■技術合作單位及合作內容

高o應用4技大¶pZ1板設計分析，1¶設計分析，q1O組性能測試

rs工業研究發展<�pZ1板O具設計分析，e膠O流分析，Z1板O具加工製造，tuv度¨驗

■成果應用領域

　　Z入rs<�在Z1板O具實w開發及加工經驗，並配合高應大在1¶設計及測試技術，�行

導光板射出成型成品相片 成品外型
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新世代數位&機 LCD q1O組之設計開發，可以xy以�具體I�：

z完成新世代數位&機 LCD q1O組之設計開發，性能為：

z{|}目試~l數。 (由原� 5 l�{為 2 l )

z��q1O組開發時程M 1 / 3 。(由原� 45 ��{為 30 �)

z節省O具" 60�及材"" 50�。(�Ol數由原� 5 l�{為 2 l )

■專案執行績效說明

　　利用tuI應及&�原�，�ÙÚ需�，根據本c�S之q1O組設計開發技術，þ`+型û

`大型，但不同功能之q1O組的開發，可,速W_ÙÚ所需 LCD i板O組，以及�來`新世代不

同�度需�之q1O組。

■專案執行重要心得

1 .  � V 1¶設計 及 2 .  V 型2��加工技術，以上�技術��分Ý��éê之專� - - - - 國S高o

應用4技大¶  及  rs工業研究發展<�  ¢£研發��。

成品組件外型 成品組立外型
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